
model TSVH TECHNISCHE FICHE

kenmerken modulair

buis poten 30 x 30 x 1,5 mm - stalen buis warm gebeitst DIN 2395/1981 W

kader U-profiel 48 x 20 x 1,5 mm

afwerking epoxy-gelakt en gemoffeld, ca. 60 micron dik (TGIC* en solvent vrij)

doppen poten regeldoppen 30 x 30 mm, over 2 cm

kwaliteit polyamide

blad kwaliteit 0.8 mm HPL (EN 438-2) + 22 mm spaanplaat (EN 312-1 & EN 312-4°) + 0.8 
mm HPL (EN 438-2)

dikte 24 mm

rand ABS stootrand 2 mm

* TGIC = Triglycidylisocyanurate
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